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（億円）

⾦額 売上⽐ ⾦額 売上⽐ ⾦額 率 ⾦額 売上⽐ ⾦額 売上⽐ ⾦額 売上⽐ ⾦額 率

売上⾼ 5,904 6,099 194 3.3% 8,160 2,000 2,096 95 4.8%

売上原価 3,184 53.9% 3,334 54.7% 149 4.7% 4,490 55.0% 1,077 53.8% 1,141 54.5% 64 6.0%

売上総利益 2,720 46.1% 2,765 45.3% 45 1.7% 3,670 45.0% 923 46.2% 954 45.5% 30 3.4%

販売管理費 1,292 21.9% 1,389 22.8% 97 7.5% 1,840 22.5% 460 23.0% 487 23.2% 26 5.7%

営業利益 1,427 24.2% 1,375 22.6% -52 -3.7% 1,830 22.4% 463 23.2% 467 22.3% 4 1.0%

経常利益 1,662 28.1% 1,691 27.7% 29 1.8% 2,090 25.6% 588 29.4% 612 29.2% 24 4.2%

当期純利益 1,203 20.4% 1,216 19.9% 12 1.0% 1,530 18.8% 445 22.3% 424 20.2% -21 -4.7%

期中平均為替レート
ドル -3.93 -2.6% +6.59 4.5%

ユーロ +6.88 4.2% +7.02 4.1%

⼈⺠元 -0.39 -1.8% +1.12 5.4%
（進捗率）

減価償却費 71 29.1% 423 75.1%

研究開発費 24 10.0% 370 74.0%248 273
246 317

21.15 20.76 20.60 20.59 21.71

152.60 148.67 147.10 147.45 154.04
164.88 171.76 172.00 172.29 179.31

前四半期⽐
実績 実績 (24/3Q vs 25/3Q) 業績予想 2Q単独 3Q単独 (25/2Q vs 25/3Q)

24/3Q 25/3Q 前年同期⽐ 25年度 25年度 25年度

連結損益計算書推移
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【FY24/3Q vs FY25/3Q】売上高・営業利益増減要因

< 売上数量 > 前年同期⽐ 3.0%増加
⽇本 -59（-5%）北⽶ -94（-11％）欧州 +54（+5%）
中華圏 +269（+16％）他アジア +11（+1%）

< 販売価格 > 前年同期⽐ 0.2%増加
⽇本 +35、海外 -23

< 為替変動 > 前年同期⽐ 0.8％低下
北⽶（⽶ドル中⼼） -21
欧州（ユーロ中⼼） +32
中華圏（⼈⺠元中⼼） -27

< 為替変動 >
・取引（外貨輸出・仕⼊）要因 -14
・決算（海外⼦会社P/L換算）要因 -12

< 在庫評価減 >
・評価減減少

< 加⼯費・材料費・他 >
・加⼯費増加

< 販管費 >
・⼈件費 -21、減価償却費 -14、運賃荷造費 -3、研究開発費 -3

（億円）①売上高

②営業利益
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【FY25/2Q単独 vs FY25/3Q単独】売上高・営業利益増減要因

（億円）①売上高

②営業利益

< 売上数量 > 25/2Q⽐ 0.7％増加
⽇本 -19（-5％）北⽶ -19（-8％）欧州 ±0
中華圏 +39（+7％）他アジア +15（+5％）

< 販売価格 > 25/2Q⽐ 0.7％増加
⽇本 +17、海外 -3

< 為替変動 > 25/2Q⽐ 3.4%増加
北⽶（⽶ドル中⼼） +11
欧州（ユーロ中⼼） +15
中華圏（⼈⺠元中⼼） +31

< 為替変動 >
・取引（外貨輸出・仕⼊）要因 -10
・決算（海外⼦会社P/L換算）要因 +11

< 在庫評価減 >
・評価減増加

< 販管費 >
・研究開発費 -3、修繕費 -3
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3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
443 405 392 395 393 271 302 264 259 251 324 380 365 377 399 548 568 613 595 658 319 313 308 310 330

*為替の１％変動に伴う営業利益の変動額

連結合計

19%
12%
17%
11%
7%
6%
28%

31.2億円

開発拠点 つくばみらい市 ⽶国

売上割合 19% 13% 19%

売上⾼（億円）

業種別
売上割合
（累計）

半導体 22% 12% 9%

その他 29%

製造拠点 草加他、計6⼯場

31% 16%
⽇本 北⽶ 欧州 中国・⾹港・台湾 その他アジア

FY24 FY25 FY24 FY25FY24 FY25 FY24 FY25 FY24 FY25

医療 5% 9% 11% 4% 2%
⾷品 6% 12% 13% 4% 3%
機械 10% 8% 12% 11% 13%

⾃動⾞ 18% 20% 11% 22% 16%
24% 13%
23% 33%

電機 10% 4%

為替感応度(１％)* － USD 2.4億円 EUR 7.2億円 CNY 11.2億円 KRW 3.3億円

600

500

400

300

200

35% 40% 12% 20%

イギリス・ドイツ 北京 －

4%

⽶国インディアナ チェコ 北京・天津 ﾍﾞﾄﾅﾑ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・ｲﾝﾄﾞ

【四半期】所在地別売上推移
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（億円）
24年度 25/Q3 前年度末⽐

棚卸資産合計 4,896 5,082 185
商品及び製品 1,739 1,956 217
仕掛品 312 305 -6
原材料及び貯蔵品 2,844 2,819 -24

連結範囲拡⼤の影響 32
為替の影響 163

在庫評価減の影響 10
実質増減 -20

期中平均⽉商倍率 7.4 7.5 0.1
期末⽉⽉商倍率 7.4 7.1 -0.3

期末為替レート
ドル 149.53 156.47 +6.94
ユーロ 162.03 184.29 +22.26
⼈⺠元 20.59 22.34 +1.75

（億円）

24年度 25/Q3

資産 21,007 22,551 1,543 7.3%

流動資産 14,218 14,704 486 3.4%
(内 ①現預⾦) (6,557) (6,557) (-0) (-0.0%)
(内 営業債権) (2,079) (2,141) (62) (3.0%)
(内 ②有価証券) (297) (465) (167) (56.4%)
(内 棚卸資産) (4,896) (5,082) (185) (3.8%)

固定資産 6,789 7,846 1,057 15.6%
(内 ③市場価格のある
　       投資有価証券） (1,273) (1,192) (-81) (-6.4%)

*換⾦性のある資産 8,129 8,215 86 1.1%
　①+②+③

負債 1,724 2,127 402 23.4%

流動負債 1,356 1,633 276 20.4%
(内 営業債務) (468) (356) (-112) (-24.0%)

固定負債 368 494 126 34.3%

純資産 19,283 20,423 1,140 5.9%

⾃⼰資本⽐率 91.8% 90.6% -1.2
1株当たり純資産(円) 30,255 32,344 +2,089
ROE 8.2% 6.1% (※年間換算8.1%)

前年度末⽐増減

連結貸借対照表推移
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(単位︓億円)

⽤途 地域 計画 案件 実績 案件
遠野⼯場・遠野SP 遠野⼯場・遠野SP
筑波⼯場 筑波⼯場
下妻⼯場 下妻⼯場
釜⽯⼯場 釜⽯⼯場
他 他
ベトナム製造 ベトナム製造
中国・天津・北京製造 中国・天津・北京製造
SMC アメリカ SMC アメリカ
他 他

新技術センター 新技術センター
他 他
SMC 台湾 SMC 台湾
SMC オーストラリア SMC オーストラリア
SMC 中国(販売) SMC 中国(販売)
SMC マレーシア SMC マレーシア
SMC 韓国 SMC 韓国
欧州倉庫 欧州倉庫
SMC ドイツ SMC ドイツ
他 他

1,800 1,277

2025年度計画 2025年第3四半期

製造

国内 410 285

海外 391

合計

223

本社
開発
販社
物流

国内 804 684

海外 195 85

設備投資の状況
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FY25 '25/2Q '25/3Q '26/01 　1⽉の状況

 半導体/電機 108 93 113 147  全ての地域で増加
連  ⾃動⾞ 101 95 107 109  北⽶は増加、欧州は減少

 ⼯作機械 105 98 103 112  全ての地域で増加
結  ⾷品 108 106 107 114  北⽶・欧州が増加

 医療 106 99 106 102  ⽇本・北⽶・欧州が弱含み
 その他 101 95 101 115

⽇　本 104 94 104 129  半導体が増加、⾃動⾞の回復は緩慢

北　⽶ 101 99 103 116  半導体・⾃動⾞・⾷品が増加

欧　州 105 95 107 114  半導体が増加、⾃動⾞は減少

中華圏 110 95 114 127  半導体・⼯作機械が増加、⾃動⾞は⾼⽌まり

その他アジア/オセアニア 99 90 102 132  半導体が増加

連　結 105 95 107 124

足元の受注動向（FY24=100）

8



受注推移（業種別）
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受注推移（地域別）
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本説明資料に記載されている将来の業績に関する⾒通しは、本資料発表⽇現在において
⼊⼿可能な情報に基づき作成したものであり、潜在的なリスクや不確定要素を含んでおります。
そのため、実際の業績はさまざまな複合的要素により、記載された⾒通しとは⼤きく異なる結

果となり得ることを、予めご承知おきください。

ご清聴ありがとうございました。


